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摘要(译)

本文公开的转移方法包括将微型LED从第一载体转移到第二载体。 该方
法包括使用第一可释放的粘结层将微LED粘结到第一载体，该第一可释
放的粘结层在暴露于光化光时释放。 然后将微型LED固定到第二载体。 
然后用光化光通过第一载体通过第一可释放键合层照射第一键合层，以
从第一载体上释放微型LED。 第二载体可以是具有接合垫的显示器底
板，并且微型LED可以固定到接合垫。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/22a8b8c3-7a7e-4514-84a4-05889d1ad774
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/068982130/publication/US2019393069A1?q=US2019393069A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190393069%22.PGNR.&OS=DN/20190393069&RS=DN/20190393069

